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1/4 page
1/3 page
1/2 page
2/3 page
Page
Master
Third page
Double half page
Inside front cover
Inside back cover
Back cover
Double page
Post card
Cover leaf
Insert 2 front
Insert 4 front
Colour supplement
Special position

1/4 pagina
1/3 pagina
1/2 pagina
2/3 pagina
Pagina
Master
I romana
Doppia mezza
II copertina
III copertina
IV copertina
Doppia pagina
Cartolina
Battente cop.
Inserto 2 facciate
Inserto 4 facciate
Supplemento colore
Posizioni speciali

855,00 
998,00 

1.938,00 
2.166,00 
2.687,00 
7.848,00 
3.119,00 
3.877,00 
3.339,00 
2.763,00 
4.893,00 
5.372,00 
1.571,00 
6.332,00 
2.115,00 
3.504,00 

+20%
+15%
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1.312,00 
1.597,00 
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-
-
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3.991,00 
1.571,00 

-
2.115,00 
3.504,00 

+20%
+15%
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NUMERO
ISSUE

Mensile 11 numeri (numero unico Lug/Ag)
Monthly 11 issues (July/August: combined issue)

1° settimana del mese
First week of each month

Periodicità Frequency Data pubblicazione Issue date

363
Gennaio
January

364
Febbraio
February

365
Marzo
March

366
Aprile
April

367
Maggio
May

368
Giugno
June

369
Luglio/Agosto
July/August

370
Settembre
September

371
Ottobre
October

372
Novembre
November

373
Dicembre
December

� Sensori integrati
(Integrated Sensors)

� Strumentazione 
per apparati wireless 
(Wireless Test
Instruments)

� Elettronica
nell’automobile
(Automotive 
Electronics) 

� MCU/MPU
(MCUs/MPUs) 

� Soluzioni
programmabili
(Programmable
Solutions)

� Tool eda 
(Eda Tools) 

� Nuove tecnologie
(New Technologies)

� DSP (DSPs)

� Strumentazione 
per fibre ottiche
(Optical Fiber
Instruments)

� Soluzioni 
di autenticazione
e cifratura
(Authentification &
Encryption Solutions) 

� Integrati per
gestione potenza
(Power Management
ICs)

� Calibratori
(Calibrators)

� Evoluzione
memorie flash
(Flash Memory
Evolution) 

� Analizzatori 
logici/oscilloscopi
(Logic Analyzers/Scope)

� Integrati per 
fibre ottiche
(Fiber Optics ICs)

� Convertitori c.c./c.c.
(d.c/d.c. Converters) 

� Standard wireless
(Wireless Standards)

� Convertitori A/D
(A/D Converters)

� Tecniche di collaudo 
(Test Strategies) 

� Reti sensori wireless 
(Wireless Sensors 
Networks)

� Strumentazione
RF/microonde
(RF/Microwave 
Instruments)

� TV digitale 
(Digital TV)

� Celle a cobustbile miniaturizzate 
(MFC – Micro Fuel Cell)

� Circuiti integrati a bassa tensione 
(Low Voltage Ics)

� Strumentazione T&M (T&M Instruments)
� Fotonica (Photonics)

� Memorie non volatili (Non Volatile Memories)
� IC analogici/mixed signal 

(Analog/Mixed Signal ICs)
� Elettronica plastica (Plastics Electronics)
� Integrati consumer (Consumer ICs)

� Componenti magnetici 
(Magnetic Components)

� Telefonia 4 G (4 G Telephony)
� Tecniche di visualizzazione 

(Display Technologies)
� Centri di progettazione/ricerca 

(Design/Research Center)

� Optoelettronica (Optoelectronics Solutions)
� Integrità dei segnali (Signal Integrity)
� Tecnologie RF (RF Technologies)
� Tool di sviluppo per DSP 

(DSP Development Tools)

� Strumentazione T&M (T&M Instruments)
� Microdisplay (Microdisplays)
� IC analogici/Mixed signal 

(Analog/Mixed Signal ICs)
� Integrati per controllo motori 

(Motor Control ICs)

� Nanotecnologie (Nanotechnologies)
� SoC/IP (Systems on Chip/Ips)
� Integrati video (ICs per Video Applications)
� Interconnessioni ad alta velocità 

(High Speed Interconnections)

� Strumentazione per EMC (EMC Tools)
� Elettronica biologica (Bioelectronics)
� Sotware per la progettazione con FPGA 

(FPGA Development Software)
� Catena del segnale (Signal Chain)

� Servizi triple play (Triple-Play Services)
� IC analogici/Mixed signal 

(Analog/Mixed Signal ICs)
� Elaborazione segnale audio 

(Audio Processing) � Elettomeccanici 
(Electromechanical Components)

� Biometrica (Biometrics)

� Strumentazione T&M (T&M Instruments)
� Tecnologie a larga banda 

(Broadband Technologies)
� Passivi/elettromeccanici 

(Electromechanical/Passive Components)
� Centri di progettazione/ricerca 

(Design/Research Center)

� ASIC/FPGA (ASICs/ FPGAs)
� Strumentazione modulare 

(Modular Instrumentation)
� Mcu multicore (Multicore Mcu)
� Evoluzione dei software di progettazione 

(Design Software Evolution)

� Elettronica per automotive 
(Automotive Electronics)

� Sicurezza elettronica (Electronics Security)
� Strumentazione T&M (T&M Instruments)
� Nanotecnologie/nanomateriali 

(Nanotechnologies/Nanomaterials)

� Idee di progetto (Design Ideas)
� Punti di vista (Point of Views)
� Wireless � Hot news
� Vetrina prodotti (Feature Products)
� Display/indicatori (Display/Indicators)

� Idee di progetto (Design Ideas) � Punti di
vista (Point of Views) � I trend nell’elettronica
(Trends in Electronics) � Hot news � Vetrina
prodotti (Feature Products) 
� Multimetri digitali (DMM)
� Web exclusive: Embedded World preview

� Idee di progetto (Design Ideas)
� Punti di vista (Point of Views)
� Proprietà intellettuali (Ips) � Hot news 
� Vetrina prodotti (Feature Products)
� Integrati optoelettronici (Optoelectronics Ics)
� Web exclusive: Date preview 
� Weblog: High tech in Italy

� Idee di progetto (Design Ideas) � Punti di
vista (Point of Views) � Elettronica consumer
(Consumer Electronics) � Hot news � Vetrina
prodotti (Feature Products) � Componenti 
per Emc (Emc Components) � Web exclusive: 
PCIM preview

� Idee di progetto (Design Ideas)
� Punti di vista (Point of Views)
� Nanotecnologie (Nanotechnologies)
� Hot news � Vetrina prodotti (Feature 
Products) � Tastiere (Keyboards)
� Weblog: High tech in Italy

� Idee di progetto (Design Ideas)
� Punti di vista (Point of Views) � Tendenze 
strumentazione T&M (T&M Iinstrumentation
Trends) � Hot news � Vetrina prodotti 
(Feature Products) � Connettori/zoccoli 
(Connectors/Sockets)

� Idee di progetto (Design Ideas) � Punti di
vista (Point of Views) � Elettronica analogica
(Analog Electronics) � Hot news � Vetrina
prodotti (Feature Products) � Integrati per 
smart card (Smart Cards ICs) � Weblog: High
tech in Italy

� Idee di progetto (Design Ideas) � Punti di
vista (Point of Views) � Logiche programma-
bili (Programmable Logic) � Hot news 
� Vetrina prodotti (Feature Products)
� Microcontrollori/DSP (Microcontrollers/DSPs)
� Weblog: High tech in Italy

� Idee di progetto (Design Ideas) � Punti di
vista (Point of Views) � Elettronica di potenza
(Power electronics) � Hot news
� Vetrina prodotti (Feature Products)
� Sensori/trasduttori (Sensors/Transducers)
� Web exclusive: Productronica

� Idee di progetto (Design Ideas) � Punti di
vista (Point of Views) � I trend nell’elettronica 
(Electronic Megatrends) � Hot news 
� Vetrina prodotti (Feature Products)
� Integrati per smart card (Smart Cards Ics)
� Weblog: High tech in Italy

� Idee di progetto (Design Ideas) � Punti di
vista (Point of Views) � Elettronica nell’auto 
(Automotive Electronics) � Hot news
� Vetrina prodotti (Feature Products)
� RFID (RFID)
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Polymers in Electronics, 30-31/01, Monaco (D)

EnerMotive, 6-10/02,  Rho Pero (I)
Embedded World, 13-15/02, Norimberga (D) 
MC4 Motion Control for, febbraio

Display 2007, 6-8/03, Parigi (F)
EMV, 6-8/03, Stoccarda (D)
Microelettronica, 14-17/03, Vicenza (I)
Cebit, 15-21/03, Hannover (D)
Smart System Integration, 27-28/03, Parigi (F)
RF & Hyper Europe, 27-29/03, Parigi (F)

Date, 16-20/04, Acropolis Nizza (F)
SMT/Hybrid/Packaging, 24-26/04,  Norimberga (D)
Fiera del Radioamatore, 29/04-1/05, Padova (I)

PCIM, 22-24/05, Norimberga (D)
VforM Vision for Manufacturing, maggio

Microsys, 12-14/06, Stoccarda (D)
Salon Européen de la Recherche & dell’Innovation, 
giugno, Parigi (F)

C2 Control &Communication, settembre
Electronic display, settembre, Wiesbaden (D)
Eltech, settembre, Plovdiv (BG)

European Microwave Week, 8-12/10, Monaco (D)
M2M Forum – Connecting Machines, ottobre, Parigi (F)

Vision, 6-8/11, Stoccarda (D)
Productronica, 13-16/11, Monaco (D)
Pvtech Expo, novembre, Milano (I)
Focus Embedded, novembre
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FULL PAGE
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190 X 260 mm 
(IN GABBIA) / TYPE AREA

2/3 PAG. VERTICALE
IN GABBIA

2/3 PAGE VERTICAL
(TYPE AREA)

118 X 260 mm

1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL

100 X 297 mm 
(VIVO + REFILI) / BLEED

90 X 260 mm 
(IN GABBIA) / TYPE AREA

1/3 PAG. ORIZZONTALE 
1/3 PAGE HORIZONTAL

210 X 105 mm
(VIVO + REFILI) / BLEED

181 X 90 mm
(IN GABBIA) / TYPE AREA

1/4 PAG. ORIZZONTALE
1/4 PAGE HORIZONTAL

100 X 130 mm 
(VIVO + REFILI) / BLEED

90 X 120 mm 
(IN GABBIA) / TYPE AREA

1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL

210 X 140 mm 
(VIVO + REFILI) / BLEED

190 X 130 mm 
(IN GABBIA) / TYPE AREA

FORMATI / FORMATS

AUTOMAZIONE OGGI 
FIELDBUS & NETWORKS
ELETTRONICA OGGI
ELETTRONICA OGGI EMBEDDED
RMO - Rivista di Meccanica Oggi

SdA - Soluzioni di Assemblaggio
PROGETTARE
FLUIDOTECNICA
INQUINAMENTO 
RICH-MAC CHIMICA NEWS

FORMATI PUBBLICITARI
ADVERTISING FORMATS

1/3 PAG. VERTICALE
1/3 PAGE VERTICAL
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(VIVO + REFILI) / BLEED

56 X 260 mm
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(VIVO + REFILI) / BLEED
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FULL PAGE
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(IN GABBIA) / TYPE AREA
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500 X 290 mm IN GABBIA / TYPE AREA
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203 X 230 mm
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IN GABBIA / TYPE AREA
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IN GABBIA / TYPE AREA

MANCHETTE I° COPERTINA
79 X 61 mm

MANCHETTE NEWS
91 X 61 mm

DOPPIA UNI: 406 X 218 mm IN GABBIA
PIEDINO PAG. 3: 235 X 78 mm IN GABBIA
1/3 DI PAGINA: 67 X 262 SOLO IN GABBIA

SPAZIO MERCATO
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1/4 DI PAGINA / 1/4 PAGE
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+ REFILI / BLEED
115 X 137 mm
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JUNIOR / JUNIOR
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+ REFILI / BLEED
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IN GABBIA / TYPE AREA

FORMATI PUBBLICITARI
ADVERTISING FORMATS

EO NEWS

FORMATI / FORMATS

FORMATI PUBBLICITARI
ADVERTISING FORMATS

AUTOMAZIONE E STRUMENTAZIONE

• IMMAGINE PRIMA DI COPERTINA 140 X 180 mm 
SENZA REFILI

• FIRST COVER (IMAGE) 140 X 180 mm
BLEED

DOPPIA PAGINA UNI
DOUBLE PAGE SPREAD UNI

420 X 297 mm 
(VIVO + REFILI) / BLEED

PAGINA INTERA
FULL PAGE

210 X 297 mm 
(VIVO + REFILI) / BLEED

1/2 PAG. VERTICALE
HALF PAGE VERTICAL

90 X 240 mm 
(IN GABBIA) / TYPE AREA

1/2 PAG. ORIZZONTALE
HALF PAGE HORIZONTAL

180 X 125 mm 
(IN GABBIA) / TYPE AREA

FORMATI / FORMATS STAMPA / PRINT

Formats: PDF format in highest resolution 
(300 dpi) ready for printing, with 3 mm of space 
at perimeter. 

Supports: CD, Server FTP (see passwords below)
N.B: do not send any file by e-mail.
Any modification of materials not conforming
to the a.m. technical and size details will be
invoiced at a forfait cost (g 50,00).

Formati: formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi) 
ottimizzato per la stampa, più 3 mm per lato di refilo. 

Supporti: CD, Sito FTP (vedi password sottostanti)
N.B: non inviare i file per posta elettronica. 
Le lavorazioni di materiali non conformi alle specifiche
sopra citate sia tecniche che di formato saranno 
fatturate forfettariamente (g 50,00).
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TAIWAN: Worldwide Services co. Ltd, Mr Robert Yu
tel.: +886-4-23251784 - fax: +886-4-23252967
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PRINTING MATERIAL
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PER IL MATERIALE DI STAMPA

Giuseppe De Gasperis
Sales Manager - Area Trade
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